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摘要(译)

本实施方式的超声波探头具备压电振子、背面部件和柔性基板。压电振
子在超声波放射方向侧的前面及其相反侧的背面分别具有电极。背面部
件具有与压电振子的宽度大致相等的第1宽度。柔性基板设有布线图案。
另外，柔性基板在背面部件的宽度方向的端部附近向与放射方向大致相
反的方向折曲。另外，柔性基板的布线图案被覆盖部件覆盖。进而，相
对于布线图案位于前面侧的层的前面，具有与所述第1宽度大致相等的宽
度，进而该层的背面形成为具有比所述第1宽度短的第2宽度。另外，通
过该层的第1宽度与第2宽度之差，在该层与背面部件之间设有间隙。另
外，覆盖部件至少覆盖从柔性基板的折曲部分到间隙内的布线图案。
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